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主辦單位：經濟部工業局[image: image3.jpg] 
承辦單位：財團法人資訊工業策進會         執行單位：半導體學院

99年度半導體學院計畫－半導體產業將官人才培訓課程
旁聽報名簡章
1、 課程宗旨
    基於推動半導體產業再次躍升，培育掌握技術與產業趨勢的領導型將官人才，工業局半導體學院特開辦「半導體產業將官人才培訓課程」，延聘國內外學術及產業界兼具理論與實務之講師，邀請業界二級以上主管、大專校院理工科系教師加入共同研討，共同激盪出引領台灣半導體業再次躍升的創新策略思維與行動方案，歡迎踴躍報名！
2、 課程特色
(1) 講師簡介：邀請國家型計畫召集人、學界資深教授及業界資深主管等20位以上講師，建構半導體產業創新策略的堅強講師陣容。
(2) 國內課程：依據課程內容與屬性分為「半導體發展趨勢」、「科技管理大師」、「策略創新A組」、「策略創新B組」四大學程：

1. 半導體發展趨勢課程：共4門課，總時數12小時。邀請晶片型國家計畫陳良基召集人、美國維吉尼亞理工學院未來能源研究中心主任賴日生教授、前台大管理學院柯承恩院長等人主講，暢談半導體未來發展趨勢。

2. 科技管理大師課程：共4門課，總時數12小時。邀請前台大管理學院柯承恩院長、前鴻海法務長周延鵬律師等，針對科技產業的管理、募資、智慧財產權等多項議題進行課程教學。

3. 策略創新A組課程：共7門課，總時數21小時。以醫療電子、綠能與3C電子應用為課程主軸，邀請永信製藥李芳全董事長、達盛電子翟駿逸總經理等七位學界及業界學有專精之名師，探討半導體業跨足醫療等領域之應用。

4. 策略創新B組課程：共7門課，總時數21小時。以車用電子、綠能與3C電子應用為課程主軸，邀請美國維吉尼亞理工學院未來能源研究中心主任賴日生教授、朋程科技公司謝台寧總經理、有量科技陳錦明總經理等七位學界及業界學有專精之名師，探討半導體業跨足車用等領域之應用。
(3) 專題演講：邀請台大醫院陳明豐院長、台大EMBA陳鴻基執行長、前富邦證券葉公亮董事長、前微軟大中國區杜家濱總裁等人進行專題演講。參訓學員皆可聆聽，惟須事先預約，依預約順序保留席位。

(4) 海外參訪：為汲取先進國家在MG+4C領域的發展經驗，國內課程結束後，擬規劃至德國南區杜塞道夫、法蘭克福等MG+4C發展之重點城市參訪研討。每人團費預估新台幣15萬元整；惟海外研討課程需視學員報名狀況，及與當地參訪廠商洽談情況而定，主辦單位可視學員報名狀況及廠商配合時段進行相關調整。
(5) 學員組成：
1. 涵蓋半導體產業鏈暨系統與應用業者二級以上主管，旨在創造產業鏈橫向整合的交流研討平台，促成學員共同研討產業未來發展策略。
2. 大專校院理工科系助理教授(含)以上之教師可申請旁聽，旨在創造產學連結，引導研究能量創造市場，並累積高階人才培訓師資能量。

3、 招生對象
預計招收半導體產業或系統相關應用(如汽車、醫療、綠能、3C等)業者二級以上主管40人，旁聽教師12人。旁聽教師申請資格為大專校院理工科系助理教授級以上教師，尤以電子、電機、光電、機械、化工、材料、資工等相關系所優先，執行單位得依研究主題擇適當者錄取，惟同一學校錄取人數限6人(含)以內。

4、 上課時間
(1) 國內課程

99年7月24日(六)至10月23日(六)

備註說明：以每星期六、日，9:00至16:00為主，部分課程依照上課地點及講授需求調整。

(2) 海外研討
99年11月份(暫訂)

備註說明：視學員報名狀況，及與當地參訪廠商洽談情況出團。
5、 上課地點
(1) 國內課程

台北市福華文教會館

備註說明：部分課程上課地點將依講師需求調整。

(2) 海外研討

德國地區(暫訂)

備註說明：擬定規劃至德國南區杜塞道夫、法蘭克福等MG+4C發展之重點城市。主辦單位可視學員報名狀況及廠商配和時段進行相關調整。
6、 課程內容
依據課程內容與屬性分為「半導體發展趨勢」、「科技管理大師」、「策略創新A組」、「策略創新B組」四大學程，以及一系列專題演講：
(1) 半導體發展趨勢課程：4門課共12小時，課程總值32,000元整。
	編號
	課程類型
	課程名稱
	授課師資
	上課時間

	1
	半導體

發展趨勢
(12小時)
	智慧電子發展趨勢與重點：過去、現在與未來
	NSoC共同主持人
陳良基 教授
	7/24(六)下午

	2
	
	台灣關鍵零件產業面對的全球競合環境
	電子時報
黃欽勇 社長
	8/1(日)上午

	3
	
	The Application of the Future Energy Electronics
	Director of Future Energy Electronics Center

Virginia Polytechnic Institute and State University

Prof. Jih-Sheng Lai
	8/21(六)上午

	4
	
	領導與創新文化
	前台灣大學管理學院
柯承恩 院長
	8/14(六)上午


(2) 科技管理大師課程：4門課共12小時，課程總值32,000元整。
	編號
	課程類型
	課程名稱
	授課師資
	上課時間

	1
	管理
共同必修
(12小時)
	賈伯斯的功力：科技產品的創新能力及熱銷方法
	台灣大學 國企所
黃恆獎 教授
	8/7(六)下午

	2
	
	領導者的溝通與影響力
	前台灣大學管理學院
柯承恩 院長
	8/15(日)上午

	3
	
	高科技：挑戰轉機會的方法論及科技策略管理
	NSoC人培分項召集人
許炳堅 榮譽講座教授
	7/31(六)上午

	4
	
	創新智慧財產的經營模式，萃取智慧財產的多元價值
	世博首席主持顧問
周延鵬 律師
	8/14(六)下午


(3) 策略創新A組課程：7門課共21小時，課程總值56,000元整。
	編號
	課程類型
	課程名稱
	授課師資
	上課時間

	1
	策略創新
A組
專業必修
(21小時)
	醫療電子認證與法規、商機及潛在進入障礙
	永信製藥公司
李芳全 董事長
	8/21(六)下午

	2
	
	醫師眼中的醫療電子市場與潛在利基開拓
	NSoC醫療領域召集人
何彥毅 醫師
	8/7(六)上午

	3
	
	醫療看護與檢測儀器等非植入型電子之市場利基與未來 
	中國醫藥大學
邱俊誠 副院長
	8/28(六)上午

	4
	
	植入型醫療電子的發展經驗與技術突破 
	台灣大學 電子所
呂學士 所長
	8/22(日)上午

	5
	
	醫電用嵌入式軟硬體應用發展重點與市場未來
	晶心科技公司
林志明 總經理
	7/31(六)下午

	6
	
	無線感測網路之產業技術發展與市場應用趨勢
	達盛電子公司
翟駿逸 總經理
	9/18(六)上午

	7
	
	Patient-Centered Medical Home心血管疾病相關醫療電子之監控與照護服務平台 
	台大醫院
何奕倫 醫師
	8/28(六)下午


(4) 策略創新B組課程：7門課共21小時，課程總值56,000元整。
	編號
	課程類型
	課程名稱
	授課師資
	上課時間

	1
	策略創新
B組
專業必修
(21小時)
	車用電子標準安規、市場未來與競爭力
	工研院 晶片中心
馬瑞良 組長
	10/9(六)上午

	2
	
	從實例概略探討汽車電子的行銷與設計
	朋程科技公司
謝台寧 總經理
	9/4(六)上午

	3
	
	汽車電控系統元件設計與應用
	華創車電公司 前瞻研發部
陳正夫 經理
	10/2(六)上午

	4
	
	The application of high voltage and high temperature device in the area of automotive electronics
	Director of Future Energy Electronics Center

Virginia Polytechnic Institute and State University

Prof. Jih-Sheng Lai
	8/21(六)下午

	5
	
	鋰離子電池模組管理系統簡介與市場應用
	有量科技公司
陳錦明 總經理
	8/1(日)下午

	6
	
	車用智慧核心平台之發展重點與市場未來 
	NSoC車用領域召集人
李政崑 教授
	10/2(六)下午

	7
	
	安全車輛專業視覺偵測與辨識技術之市場與進入障礙
	清華大學 資工所
賴尚宏 教授
	9/4(六)下午


(5) 專題演講：預計4次，共12小時。

	編號
	課程類型
	課程名稱
	授課師資
	上課時間

	1
	半導體

產業跨領域發展專題演講
(12小時)
	專題演講(講題未定)
	台大醫院
陳明豐 院長
	9/11(六)早上

	2
	
	專題演講(講題未定)
	台灣大學EMBA

陳鴻基 執行長
	7/25(日)下午

	3
	
	巴菲特的功力：把錢花在刀口上的哲學與技術 (講題暫定)
	前富邦證券
葉公亮 董事長
	時間未定

	4
	
	大江大海：IC電子大中華市場之應用走向與半導體市場西進策略 (暫定)
	前微軟大中華區
杜家濱 總裁(暫定)
	時間未定


※主辦單位可依講授邀請狀況調整時間及場次
7、 報名日期
即日起至99年7月16日止。
8、 報名方式
請填妥報名資料後，以E-mail方式報名：
· 報名窗口：yayilin@iii.org.tw，林小姐(02-2705-0076#208)
· 課程諮詢：02-2705-0076#207，輝先生
9、 文件審查流程與結果
(1) 申請應繳報名資料如下：
(1) 師資基本資料表1份（附件1）
(2) 研究計畫書1份（附件2）
(2) 正選與備取名單於7月20日(二)專函通知，7月23日(五)上午通知備取遞補。
10、 課程費用
(1) 國內課程：課程總值176,000元整，專案價120,000元整，企業學員自費80,000元(工業局補助40,000元)，旁聽教師每人酌收新台幣1萬2千元整，用於支應教材、場租、文具、餐飲等費用，另應同時繳交1萬元保證金，開訓當日以現金繳交。結訓後，旁聽教師完成第十一點所列配合事項且出席率達8成者，保證金原數退還。
(2) 海外研討：海外研討課程依旁聽講師意願自費參加，每人團費預估新台幣15萬元整，確實費用須視報名人數及參訪廠商決定，無須預先繳費。
(3) 繳費開訓後，因學員個人因素無法繼續參訓者，恕不退還任何費用。
11、 配合事項
(1) 結訓前，完成MG+4C領域課程教案一份，包括講師資料、授課大綱與教材。

(2) 結訓前，製作完成3小時數位課程，授權半導體學院使用(授權書如附件3)，內容應包含MG+4C領域之特定技術、市場趨勢及相關應用介紹。
(3) 結訓後，2年內(民國100年1月1日~101年12月31日)擔任半導體學院特約講師，至少配合邀約授課乙次，講師費依實際授課時數給付。如半導體學院未於前開期限內邀約授課者，不在此限。
12、 其他注意事項
(1) 請務必詳實填寫開課前不變之E-mail及聯絡電話，以方便聯絡。

(2) 因工業局計畫變更等不可抗力因素，開班單位得保留延期或取消課程之權利。
經濟部工業局半導體學院計畫
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師資基本資料表

	姓名：
	中：
	身份證字號：
	
	出生日期： 
	　　　年　　月　　日

	
	英：
	稅籍編號：
	
	□居住滿183天，□居住未滿183天

(灰階欄由外籍講師填寫)

	
	
	
	
	

	服務機構：
	
	部門：
	
	職稱：
	

	飲食狀況
	□葷、□素
	性  別  ：
	□男，□女

	是否公告

服務機構
	□是，□否，□公告為：

	行動電話：
	
	E-MAIL：
	
	祕書姓名：
	

	
	
	
	
	祕書電話：
	

	公司地址：　　　市　　　市區　　　路　　段　巷　　弄　　號之
□□□　　　　　縣　　　鄉鎮　　　街　　　　　　　　　　樓之
	公司電話：
	

	
	公司傳真：
	

	戶籍地址：　　　市　　　市區　　　里　　鄰　　　路　　段　　　巷　　　弄　　號之
□□□　　　　　縣　　　鄉鎮　　　村　　街　　　　　　　　　　　　　　　　　樓之

	通訊地址：□同公司地址，□同戶籍地址，□其他：

　　　　　　　　市　　　市區　　　路　　段　巷　　弄　　號之
□□□　　　　　縣　　　鄉鎮　　　街　　　　　　　　　　樓之
	連絡電話：
	

	
	連絡傳真：
	

	學歷
	【學位別】

(下拉欄位)
	【畢業學校】
	【畢業科系】
	【修業起訖年月】

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	經歷
	【服務機構及部門】
	【職稱】
	【服務起訖年月】

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	曾授科目
	【課程名稱】
	【授課場所】

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	著作名稱
	【著作名稱】
	【出版社】
	【出版年度】

	
	
	
	

	
	
	
	

	專長領域
	【專長類別】
	【專長科目】
	【相關證照】

	
	半導體(設計)
	
	

	
	半導體(製造)
	
	

	
	半導體(封裝)
	
	

	
	半導體(測試)
	
	

	
	醫療電子
	
	

	
	綠能電子
	
	

	
	車用電子
	
	

	
	其他
	
	

	可授課地點(可複選)

□皆可  □台北  □桃園   □新竹  □苗栗   □台中   □台南   □高雄  □其他                         


	本人已詳閱以下事項，並同意配合:

1. 結訓前，完成MG+4C領域課程教案一份，包括講師資料、授課大綱與教材。

2. 結訓前，製作完成3小時數位課程，授權半導體學院使用(授權書如附件3)，內容應包含MG+4C領域之特定技術、市場趨勢及相關應用介紹。

3. 結訓後，2年內(民國100年1月1日~101年12月31日)擔任半導體學院特約講師，至少配合邀約授課乙次，講師費依實際授課時數給付。如半導體學院未於前開期限內邀約授課者，不在此限。

4. 本資料表得由工業局或其授權之專案管理單位於執行本計畫範圍內進行電腦處理。

      





 　　　　　　　　　　　　　　　　　　本人簽名：

              



半導體產業將官人才培訓課程
研究計畫書
	一、個人基本資料

	姓名
	
	個人照片
電子檔

	相關資歷
	單位名稱：
單位名稱：
單位名稱：
	職稱：
職稱：
職稱：
	年資：    年
年資：    年
年資：    年

	二、個人研究經歷說明

	與MG+4C
相關研究項目及成果說明
	

	本次研究計畫方向
	題  目：_________________________________
說  明：

	研究方法
	

	預期研究成果與效益
	

	旁聽半導體產業將官人才培訓課程之主因
	

	自述應被錄取的三個理由
	一、
二、
三、

	是否有推薦人
	□否
□是
推薦人姓名：_______________________
推薦理由:



	個人現職工作名片　電子檔


  本人簽名：__________________
經濟部工業局半導體學院計畫
數位化課程授權同意書

    本人____________受財團法人資訊工業策進會(以下簡稱資策會)委託製作半導體學院數位化課程，課程內容為「                               」(以下簡稱本課程)，本人同意無償授權資策會就該數位化課程於全球享有進行重製、編輯、改作、公開傳輸、公開播送、公開上映及再授權他人利用該錄製成果之權利。
    本人擔保本課程講授所引用之資料、內容不侵害第三人所擁有任何形式之智慧財產權或其他權利，如有利用他人之智慧財產權時，應取得他人之同意或授權，並使資策會有利用他人該智慧財產權之權利。若因資策會利用本課程之錄製成果致遭第三人主張侵害其智慧財產權或其他權利者，本人應負責處理並應負擔資策會所生之一切損害（包括但不限於訴訟、律師費用或所需支付之賠償費用）。
此致

    財團法人資訊工業策進會

立  書  人：
身分證字號：
地  　　址：
中 華 民 國           年             月             日[image: image1.png]
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